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(57) Abstract: The invention relates to a method for the 
multi-stage production of diffusion soldered connections 
(16, 17), for power components comprising semiconductor 
chips, whereby the fusion temperatures of the diffusion 
solder alloys (14, 15) and diffusion solder connections (16, 
17) are staggered such that a first fusion temperature of the 
first diffusion solder alloy ( 14) is lower than a second fusion 
temperature for the second diffusion solder alloy (15) and 
the second fusion temperature is lower than a third fusion 
temperature for a first diffusion solder connection (16) for the 
first diffusion solder alloy (14). 

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfah- 
ren zum mehrstufigen Herstellen von Diffusionslotverbindun- 
gen (16, 17) fur Leistungsbauteile mit Halbleiterchips, wobei 
die Schmelztemperaturen von Diffusionslot-Legierungen (14, 
15) und Diffusionslotverbindungen (16, 17) derart gestaffelt 
werden, dass eine erste Schmelztemperatur der ersten Diffusi- 
onslot-Legierung (14) niedrigere ist als eine zweite Schmelz- 
temperatur der zweiten Diffusionslot-Legierung (15) und wo- 
bei die zweite Schmelztemperatur niedriger ist als eine dritte 



Schmelztemperatur einer ersten Diffusionslotverbindung (16) der ersten Diffusionslot-Legierung (14). 
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- Herstellen einer ersten Diffusionslotverbindung zwischen 
einer ersten Seite des Tragers mit einem ersten Substrat 
unter Verwendung einer ersten Diffusionslotlegierung und 

- anschl iessendes Herstellen einer zweiten 
Diffusionslotverbindung zwischen der gegenuberllegenden, 
zweiten Seite des Tragers und einem zweiten Substrat unter 
Verwendung einer zweiten Diffusionslotlegierung. 

Die Schmelztemperatur der zweiten Diffusionslotlegierung 1st 
hoher als die der ersten Diffusionslotlegierung aber 
niedriger als die Schmelztemperatur der zuerst 
hergestellten, ersten Diffusionslotverbindung. 



2. Anspruche: 12-14 

Elektronisches Lelstungsbautei 1 mit einem Halbleiterchip, 
der mit seiner Ruckseite auf einer Chipinsel aufgelotet ist 
und auf dessen Kontaktflachen an der Oberseite des 
Halbleiterchips Flachleiter angelotet sind; die beiden 
Lotverbindungen sind Diffusionslotverbindungen; die 
Diffusionslotlegierungen zur Herstellung der Lotverbindungen 
weisen unter schiedl iche Schmelztemperaturen auf. 
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